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Publicado:

—  com relatorio de pesquisa internacional (Art. 21(3))

Sistema modular de construgdo baseado em painéis de SMC pertence ao setor técnico da engenharia — especificamente ao da
construcéo de infraestruturas — cuja caracteristica técnica é ser composto painéis "principais” modulares de SMC (1) (Sheet
Molding Compound), geralmente retangulares, fabricados em tamanho previamente definidos e dotados de bordas envoltérias
pivotadas (2) providas de furos passantes (3) regularmente distribuidos que permitem a interconexdo hermética e simples entre
painéis através de parafusos, porcas e selantes, por sua vez os conjuntos de painéis sdo interfixados entre si por intermédio de
painéis "cantoneiras" (4) e sistema de parafusagem e selante entre painéis perpendiculares que resulta na formagéo de estruturas
construtivas, a simplicidade deste sistema permite maior flexibilidade de projetos de construgdo e elimina as limitagdes tipicas dos
sistemas pré-fabricados atuais, pois, por basear-se em apenas 2 tipos basicos de painéis, € facilmente personalizavel conforme as
necessidades do construtor, além de possuir processo de montagem e desmontagem rapido, pratico e sustentavel, vez que ndo
exige uso de agua, ndo produz residuos e ainda possibilita o reaproveitamento das estruturas utilizadas no desenvolvimento de
novos projetos construtivos.
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RELATORIO DESCRITIVO
SISTEMA MODULAR DE CONSTRUCAO BASEADO EM PAINEIS DE SMC
CAMPO DA INVENCAO
[001] A presente patente de modelo de utilidade pertence ao setor técnico da engenharia

— especificamente ao da construgdo de infraestruturas — e refere-se a inovagodes
técnicas aplicadas aos sistemas construtivos existentes, a partir da utilizagdo de painéis
“principais” produzidos em SMC (Sheet Molding Compound) tipo modular (1) e painéis
“cantoneiras” (4), de forma a oferecer maior liberdade construtiva no desenvolvimento
(montagem e desmontagem) dos mais diversos projetos de construcéo, a exemplo de
edificagcdes de canteiros de obra, almoxarifados, vestiarios, entre outros, vez que a
flexibilidade dos painéis permite ao cliente determinar as dimensdes e o layout desejado
de acordo com as necessidades de seu projeto.

[002] Unitariamente originario do documento W(02012164311A1 (“A MODULAR
BUILDING” - IPC: E04B1/00 — D.P: 05/12/2012), que caracteriza-se como mddulo de
construgdo em SMC para ser montado em varios tamanhos, que apresenta um telhado
de dupla rampa sobre o perfil de secgao transversal visando a producéo de estruturas
habitacionais triangulares ou pivotadas. O presente documento, entretanto, é dotado de
novidade de forma e aplicagcdo que resulta nas melhorias funcionais que serao a seguir
apresentadas, fazendo jus, portanto, da protecdo aqui pleiteada.

[003] O pedido de patente em questdo atende a uma necessidade relacionada aos
sistemas construtivos existentes, qual seja: maior flexibilidade de projetos - elimina as
limitacOes tipicas dos sistemas pré-fabricados, pois por basear-se em apenas 2 tipos
bésicos de painéis é facilmente personalizavel conforme as necessidades do construtor,
além de possuir processo de montagem e desmontagem rapido, pratico e sustentavel,
vez que ndo exige uso de agua, ndao produz residuos e ainda € possivel o
reaproveitamento das estruturas utilizadas no desenvolvimento de novos projetos
construtivos. Tais caracteristicas importam na maior gama de aplicagdes do sistema e
permitem a reutilizacdo dos modulos, o que aliado as capacidades técnicas inerentes ao
composito SMC, eleva a competitividade deste sistema construtivo em relagdo aos

métodos tradicionais de construgao civil.
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[004] Portanto, a necessidade pratica atendida por este pedido de patente de modelo de
utilidade surge, pois o pedido originario, embora abarque mddulos construtivos em SMC,
dotados de isolamento termoacustico e resistente a incéndios, possui limitacao pratica
de aplicacdo apenas em projetos estruturais triangulares, baseados em telhados de
rampas duplas, pouco usuais nos modelos de construgdo “rapida” ou “transitéria”, como
canteiros de obra, vestiarios, escritérios, etc, os quais se propde a atender o presente
modelo de utilidade.
ESTADO DA TECNICA

[005] Atualmente, a tecnologia referente a sistemas composto por médulos, placas ou

perfis de SMC estd em desenvolvimento em diversos paises e visam essencialmente
transferir ao produto final (médulo construido) as capacidades intrinsecas do referido
compdsito para os mais diversos fins, ndo apenas habitacionais, como pode-se observar
no documento W0O2011123914A1 (“MODULAR WATER TANK MOUNTED WITH SMC
PLATES”—D.P. 13/10/2011), que refere-se a reservatério de agua e outros fluidos afins,
que se destaca por ser fabricado com placas de SMC que devidamente parafusadas
perimetralmente entre si, ddo forma a determinado reservatorio, de grande litragem, com
a particularidade de torna-lo modular e passivel de ser montado em locais de dificil
acesso. Assim conclui-se que tal projeto foi desenvolvido especialmente para a
construcao de tanques com recortes de encaixe e fitas adesivas na jungao dos perfis.
[006] De igual forma, cita-se o documento americano US5875599 (A) — (“MODULAR
INSULATION PANELS AND INSULATED STRUCTURES” — IPC: E04B1/80 — D.P:
02/03/1999), que se refere melhorias do painel de isolamento térmico fornecido
compreendendo, sistema modular que inclui a utilizacdo de placas de SMC para o
desenvolvimento especifico de camaras modulares isotérmicas.

[007] Além do documento originario GB2491415 (“A MODULAR BUILDING”- IPC:
E04B1/00 — D.P: 05/12/2012, que dentre o estado da técnica é o Unico sistema
construtivo de SMC que dedica-se a construcdo de médulos habitaveis, muito embora
possua as limitagdes praticas ja descritas anteriormente, as quais o presente modelo
de utilidade dedica-se a enfrentar.

[008] Em vista das condi¢cbes acima expostas do estado da técnica, o presente invento

busca a introdug¢é@o de novos mecanismos e combinacao das solugdes ja existente para
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um produto final que favorece a flexibilidade de projetos, a montagem e desmontagem
rapida e pratica dos sistemas, sem afetar a integridade fisica, seguranca e qualidade do
sistema construtivo entregue.

DESCRICAO DETALHADA DOS DESENHOS

[009] O presente modelo de utilidade, as melhores praticas de uso e as vantagens serao

mais bem entendidas se as descrigbes e as ilustragdes forem analisadas em conjunto
com 0s seguintes desenhos:
[010] figura 1 - representa uma vista frontal do painel “principal” (1) e suas bordas
envoltérias pivotadas (2) providas de furos passantes (3) para parafusagem entre
painéis;
[011] figura 2 - representa a vista lateral e em perspectiva da interconexao entre painéis
“principais” (1) com utilizacao dos painéis “cantoneiras” (4);
[012] figura 3 - representa a planta baixa e a vista da fachada de estruturas construtivas
montadas a partir da juncao dos painéis acima citados, com a visao da junc¢ao dos painéis
“principais” (1) e painéis “cantoneiras” (4).
[013] figura 4 — representacdo em trés dimensdes dos painéis “principais” (1) e
“cantoneiras”, suas estruturas de interconexo (2 e 3) e estruturas construtivas montadas
a partir da juncdo dos painéis acima citados.

DESCRICAOQ DA INVENCAO

[014] Tomando como referéncia as figuras em anexo observa-se que o presente modelo

de utilidade compreende painéis modulares de SMC (1) (Sheet Molding Compound),
geralmente retangulares, fabricados em tamanho previamente definidos e dotados de
bordas envoltérias pivotadas (2) providas de furos passantes (3) regularmente
distribuidos que permitem a interconexdo hermética e simples entre painéis através de
parafusos, porcas e selantes, por sua vez os conjuntos de painéis sao interfixados entre
si por intermédio de painéis “cantoneiras” (4) e sistema de parafusagem e selante entre
painéis perpendiculares que resulta na formacao de estruturas construtivas. A montagem
€ simples e rapida, pois o SMC é um material extremamente leve e resistente. Além
disso, 0 uso de parafusos e porcas e selantes permite a montagem ser feita mesmo por

profissionais n&o especializados.
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REIVINDICACOES
1. “SISTEMA MODULAR DE CONSTRUGCAO BASEADO EM PAINEIS DE SMC”
caracterizada por compreender painéis “principais” modulares de SMC (Sheet Molding

Compound), interconectaveis e geralmente retangulares (1), fabricados em tamanho
previamente definidos e dotados de bordas envoltérias pivotadas (2) providas de furos
passantes (3) regularmente distribuidos que permitem a interconexdo hermética e
simples entre painéis através de parafusos, porcas e selantes, por sua vez 0s conjuntos
de painéis sdo interfixados entre si por intermédio de painéis “cantoneiras” (4) e sistema
de parafusagem e selante entre placas perpendiculares que resulta na formacéo de

estruturas construtivas.
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